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北京凯德石英股份有限公司关于签订战略合作协议的公告 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。 

 

一、协议签署概况 

（一） 基本情况 

北京凯德石英股份有限公司（以下简称“凯德石英”或“公司”）近期与北

京铭镓半导体有限公司（以下简称“铭镓半导体”）、天风证券股份有限公司（以

下简称“天风证券”）为促进共同发展，充分发挥各自专业技术、产品、服务、

品牌等优势，实现资源共享、优势互补，根据国家有关法律、法规的规定，本

着平等、自愿、互惠、共赢的原则，协议签订了《战略合作协议》，建立战略合

作伙伴关系。 
 

（二） 审批情况 

本协议为《战略合作协议》，具体合作事项明确后，战略合作方将根据需

求向公司下达采购订单或与公司另行签署协议。公司严格按照《北京证券交易

所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的要求，及

时履行相应的审议决策程序，本次协议的签署无需提交公司董事会、股东大会

审议。 
 

二、协议对手方情况 

（一）北京铭镓半导体有限公司 

1、名称：北京铭镓半导体有限公司 

2、设立时间：2022年 11月 20日 

3、注册地址：北京市顺义区顺强路 1 号 1幢 1层 102室 

4、法定代表人：陈政委 



5、注册资本：2,028.55万元 

6、统一社会信用代码：91110113MA01XE030W 

7、经营范围：制造碳化硅、氮化镓、氧化铝、金刚石等宽禁带半导体材料

及相关器件（包括第三代半导体材料等）；技术开发、技术转让、技术咨

询；产品设计；软件开发；销售电子产品；技术进出口、货物进出口、代

理进出口。 

（二）天风证券股份有限公司 

1、名称：天风证券股份有限公司 

2、设立时间：2000年 3月 29日 

3、注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 446号天风证券大厦 20层 

4、法定代表人：余磊 

6、注册资本：866,575.75万元 

6、统一社会信用代码：91420100711894442U 

7、主营业务：证券经纪业务、投资银行业务、自营业务、研究业务、资产

管理业务、私募基金管理业务以及海外业务等。 
 

三、协议主要内容 

（1）凯德石英积极支持铭镓半导体业务的发展，为满足铭镓半导体及其

子公司在发展过程中对石英制品的需求，凯德石英充分发挥技术、产品和产能

优势，优先满足铭嫁半导体对石英产品数量、质量、订单周期的需求，并尽力

提供优惠的产品定价，提高供应效率，降低供应成本。 

（2）铭镓半导体优先采购凯德石英的石英制品，在账期、付款方式等方

面积极配合凯德石英需求，在铭镓半导体业务逐渐发展壮大的过程中，为凯德

石英提供相应的订单增长保障。 

（3）天风证券积极促成并见证铭镓半导体、凯德石英的业务合作，并充

分发挥其产业研究、资本运作等优势，不断推进铭镓半导体、凯德石英双方深

化合作。同时为满足铭镓半导体、凯德石英在发展过程中，对自身发展战略规

划、股权融资等方面的需求，天风证券作为一家拥有全牌照的全国性综合证券

公司，充分发挥其业务优势，根据铭镓半导体、凯德石英需求，提供相应的优

质金融服务。 



四、协议履行对上市公司的影响 
 

本协议的签署将建立起三方的战略合作关系，三方优势互补，实现产业链

协作和互利共赢，符合公司整体发展战略规划。本协议的签署不会导致公司主

营业务、经营范围发生变化，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及股东

利益的情形。 

五、风险提示 

本协议仅为各方根据合作意向初步达成的战略合作协议，能否达成具体项

目及具体执行情况具有不确定性，具体项目落实情况以各方后续签订的协议为

准。公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者

谨慎决策，注意投资风险。 

六、备查文件目录 

《北京铭镓半导体有限公司、北京凯德石英股份有限公司、天风证券股份

有限公司之战略合作协议》 

 

北京凯德石英股份有限公司  

董事会  

2023 年 8月 1日  
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